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摘要(译)

本发明是一种固体密封方法，不会引起如下缺陷：当密封材料通过密封
材料粘贴时，密封材料会扩散并污染外部电极，并且不会产生有机EL的
多腔室（多腔生产）。 还提供了一种能够解决上述问题的固体封装方
法。 本发明的密封方法包括至少第一电极层，包括发光层的有机化合物
层和其上形成有由第二电极层形成的有机EL元件的基板，并且该密封基
板通过密封材料接合以面对面接触。 在制造有机EL面板的方法中，其中
通过将液体密封材料附着到基板和密封基板中的至少一个上而形成粘合
密封结构，仅使用基板和密封基板的外周上的密封材料。 在暂时固化至
50Pa·sec至5000Pa·sec的粘度之后，将基板和密封基板粘合在一起，并
且将密封材料在整个密封表面上进一步固化以形成紧密的密封结构。 表
征。
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